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Abstract— This is a special issue of IEEE Latin America
Transactions for 2018 that presents the trends of emerging
technologies and the best research work in our countries. This
volume presents trends in emerging technologies, and the best
extended conferences in Latin America that show how Latin
American countries work towards solving the main problems
that our countries have.
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I. INTRODUCCION

A tecnologia es uno de los factores de cambio mas

importante en el mundo moderno. Estos avances
tecnoldgicos prometen soluciones innovadoras a los
desafios mundiales mas urgentes de nuestra época. Desde
autos sin emisiones impulsados con hidrégeno hasta chips
de computadora inspirados en el cerebro humano, las
tecnologias emergentes ofrecen una mirada vivida del
poder de innovacién para mejorar la vida, transformar las
industrias y proteger nuestro planeta.

Las tecnologias emergentes son innovaciones en
desarrollo que en un futuro cambiaran la forma de vivir del
ser humano brinddndole mayor facilidad a la hora de
realizar sus actividades. Estas tecnologias innegablemente
estan modelando nuestra sociedad, nuestras costumbres, la
forma de relacionarnos y comunicarnos, la forma en la que
las empresas producen, la forma en la que se educa. Hemos
pasado de un modelo de sociedad industrial a un modelo
de produccién del conocimiento donde las demandas tanto
de las empresas como de la sociedad han cambiado.
Incluso el modo de interactuar con esta tecnologia esta
cambiando. Hoy dia, esa interaccion es mas dinamica
dando al usuario un rol activo, convirtiendo al usuario en
parte de la tecnologia.
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En este namero especial de 2018, la Revista IEEE
América Latina tiene como propoésito identificar,
contextualizar, evaluar, desarrollar y aplicar diversas
herramientas informaticas, de energia y de electronica en
tecnologias emergentes, las cuales tendran un impacto en
forma directa en 4reas tales como: telecomunicaciones,
salud, seguridad, gobierno, educacién, industria, entre
otras. Este numero se cimentara en trabajos de
investigacion en Latinoamérica en las 4reas de
comunicaciones, energia, control, vision, educaciéon e
Internet de las Cosas (IoT) y en aplicaciones de la
inteligencia artificial en todas las anteriores.

Cada dia que pasa, el mundo se sumerge en nuevos
descubrimientos cientificos y tecnologicos lo cual hace que
uno se pregunte hasta donde se va a llegar. El mundo
durante el Ultimo siglo ha pasado por innumerables
cambios en todos los ambitos, el que siempre implica em
riegos. Por esta razon debe hacerse un llamado a los
ingenieros para que los aportes cientificos y las nuevas
tecnologias, se investiguen de modo que su impacto
ambiental sea reducido al minimo o que se aumenten los
avances que aporten a cuidar y mejorar nuestro medio
ambiente.

II. TECNOLOGIAS EMERGENTES

La constante de cambio prevalece en el entorno global
y a medida que el Internet de las cosas (IoT) se convierte
en corriente principal, el numero de dispositivos
conectados casi se triplicara en 2020, pasara de 13,400
millones a 38,500 millones, y la proporcion de productos
vendidos a través del comercio electronico se duplicara, de
6 por ciento en 2014 a 12.8 por ciento en 2019 [1]. La
combinacion de automatizacion y digitalizacion esta
revolucionando la fabricacion y los servicios por igual.
Este proceso esta aumentando la eficiencia, optimizando la
logistica y haciendo los precios mas transparentes y la
competencia mas intensa. Al mismo tiempo, estd
reforzando la necesidad de las empresas de mantenerse por
delante de la curva de innovacion. Cada vez mas, las
fuerzas tecnologicas estan empujando a las empresas a
innovar o desaparecer. La duracion de los ciclos de vida de
los productos ha disminuido en todas las industrias, en un
24 por ciento entre 1997 y 2012 [1]. Las plataformas



IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 16, NO. 9, SEP. 2018

tecnologicas en las economias "compartidas" o "bajo
demanda" estan impulsando modelos empresariales y
obligando a los paises a repensar la forma en que se
formulan las politicas econémicas. El numero de robots
industriales en el mundo se duplica aproximadamente cada
cinco afos (de 69,000 en 2002 a 229,000 en 2014 y se
prevé que llegara a 400,000 para 2018), ello impulsado
especialmente por la demanda de los proveedores de
autopartes y la industria eléctrica/electronica.

En este orden de ideas, las tendencias que modelaran la
sociedad y el futuro de los negocios de acuerdo con [1,2]
en Tecnologias las podemos resumir en:

1. Tecnologias vestibles: Son conjuntos de sensores y
aparatos electronicos que se incorporan a en el cuerpo
interactuando de forma continua con el usuario y con
otros dispositivos, para realizar alguna funcion
concreta.

2. La Realidad Aumentada: Tecnologia que incorpora
elementos virtuales a la realidad, en tiempo real.
Permite desarrollar nuevas experiencias potenciando
la respuesta sensorial de los consumidores.

3. Internet of Everything: Los objetos y aparatos
cotidianos se unen al mundo interconectado de
internet, comunicandose entre ellos.

4. Consumer 3D Printing.: La impresion en 3D permite
crear, testear y modificar nuevos productos utilizando
diversos materiales y a un bajo costo.

5. Predictive Analytics: Area que trata los diversos
aspectos de las técnicas estadisticas en que se
incluyen modelos predictivos, extraccion de datos
(data mining), aprendizaje automatico (machine
learning), y el analisis de datos actuales e historicos
para hacer predicciones.

6. Asistentes Virtuales Inteligentes: Un asistente virtual
inteligente es un personaje conversacional generado
por computadora, capaz de simular una conversacion
entregando informacion a un usuario, ya sea por voz
o texto, a través de una web o una interfaz moévil.

7. Service Robotics: Son aquellos robots que realizan
tareas cotidianas para los humanos o equipos,
excluyendo  tareas que se apliquen en
automatizaciones industriales.

8. Blockchain: Registra de manera inmutable,
informacion de transacciones de todo tipo, validadas
en multiples nodos quedando en servidores de todo el
mundo.

9. Cryptocurrencies: Monedas digitales que incorporan
principios de la criptografia y una estructura de
cadena de bloques, con el fin de implementar una
economia segura, anonima y descentralizada.

10.IA & Machine Learning: Inteligencia artificial es una
maquina desarrolla la capacidad de tomar decisiones
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Las tendencias en energia y medio ambiente son seis:

1.

Digital Water: El agua es el recurso mas importante
del planeta y existe escasez a nivel de consumo
humano e industrial. La tendencia esta en incorporar
inteligencia al manejo de este recurso, creando
soluciones basadas en IoT que permitan mejorar la
eficiencia de los antiguos procesos que lo ocupan.
Economia Circular: La basura es una consecuencia
de nuestro actual modelo de desarrollo. De este
problema surge un fendémeno en que las marcas
buscan reducir su impacto en el ambiente, desde el
disefio de sus productos y procesos productivos, hasta
promover el reciclaje, reduccion y reutilizacion de los
materiales.

Energias Renovables: Nuevas formas de producir
energia limpia empezaran a reducir sus costos de uso.
Los gobiernos y ONG’s comprometidos con el medio
ambiente, han anunciado planes para reducir huellas
de carbono e incentivar el reciclaje en comunidades.
En energias renovables, Chile se ha convertido en el
lider latinoamericano en energias renovables no
convencionales (ERNC).

Generacion Distribuida: Cada vez se hace mas
atractiva la inversion en paneles solares para la
generacion de energia en casas.

Electro movilidad: Cada dia los medios de transporte
ecologicos se vuelven una alternativa mas atractiva
frente a los vehiculos tradicionales.

Las tendencias en salud son dos:

1.

Medicina Predictiva: Permite evaluar el riesgo que
tiene una persona de padecer alguna enfermedad en el
corto, mediano y largo plazo. El Big Data y la
genomica permiten que, una vez combinadas, se
mejoren la toma de decisiones clinicas tomando como
base el andlisis predictivo. El cancer y las
enfermedades circulatorias son las principales
dolencias que justifican el aumento en el gasto
médico a nivel global. El analisis predictivo y los
avances en software estan mejorando el cuidado de
los pacientes, potenciando un cambio positivo en sus
héabitos y de esa manera, lograr un mejor manejo de
las enfermedades cronicas.

Globesidad: Permite evaluar el riesgo que tiene una
persona de padecer alguna enfermedad en el corto,
mediano y largo plazo. El Big Data y la genomica
permiten que, una vez combinadas, se mejoren la
toma de decisiones clinicas tomando como base el
analisis predictivo.

III. EDICION ESPECIAL

En este volumen se presenta una version extendida de

de manera similar a un humano. Machine learning es los mejores trabajos presentados en cuatro Conferencias
una aplicacion de IA que va en la linea de darle datos oficiales del IEEE, realizadas en América Latina en
a una maquina y que esta aprenda de ellos. 2016 y 2017. La publicacion de esos articulos permite
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divulgar en los paises latinoamericanos los buenos
trabajos presentados en Conferencias, Congresos,
Simposios, Jornadas y otros eventos. La seleccion de los
articulos es realizada por el Comité de Programa de
cada evento que selecciona los trabajos que son mas
innovadores, que wusan mejor las tecnologias
emergentes, que sean un aporte al desarrollo nuestros
paises o un punto de inicio de cooperacion y
colaboracion entre latinoamericanos.

J. Alejandro Diaz, Editor en Jefe, de la Revista
IEEE América Latina y los Editores Invitados
consideran que estos trabajos reflejan lo que se realiza
en América Latina, en el ambito de la investigacion
tanto tedrica como aplicada. Ademas, muestran que los
ingenieros e investigadores, asumen los desafios de las
nuevas tecnologias y disciplinas emergentes y que
existe una comunidad cientifica latinoamericana que se
ha vuelto mas productiva, innovadora, madura y
consciente de si misma.

A continuacion, se presenta una descripcion de los
25 trabajos seleccionados para esta publicacion, divido
en las siguientes areas:

e Computacion y Comunicaciones
Energia y medio ambiente
Control
Visién, computo e IOT
Educacion

IV. COMPUTACION Y COMUNICACIONES

La Openness, Productivity and Connectivity Unified
Architecture (OPC-UA, por sus siglas en inglés), es un
estandar para la transmision segura, fiable y neutra de datos
sobre IP. IoT el OPC actuando como middleware y se
presenta en [27]. Las estructuras compactas de comunicacion
para sistemas de comunicaciones son representadas por
cubos de datos bidimensionales como se presenta en [5],
donde se propone utilizar la extension de la estructura de
datos compacta para determinar consultas directamente a
la memoria principal, en procesos de Data Warehouses
(DWs). Sistemas de comunicacion en informacion mediante
radares se emplean para deteccion de hiclo y nieve y se
proporciona un estado del arte en el area en colaboracion
internacional [24]. Asi mismo también se destaca la
importancia de la capa fisica de comunicacion en Sistemas
de comunicacion segura [12] y de control de redes de
comunicacion [[11]. El incremento de confiabilidad en las
redes de comunicacion es estudiado, dado que se busca que
las redes se recuperen después de una falla en sistemas
multicultural de varios proveedores [6]. La resiliencia a
fallas en redes de computadores es fundamental en la
actualidad para el disefio de la topologia y ruteo, para tener
recuperacion rapida, con la menor pérdida de datos
posible. Esta resiliencia permite garantizar que la mayor
parte de la red se mantenga conectada después de un
evento de falla. Fallas multiples correlacionadas pueden

ser ocasionadas por fenomenos naturales o provocadas por
el hombre. Se analizan problemas especificos de control
predictivo para evitar resonancias en la sefial de entrada [10].

V. ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

En el area de Energia se presentan estrategias de control de
Micro Grid, las cuales estdn destinadas a lograr un
funcionamiento eficiente y estable durante la conexion a la
red y en los modos aislados para conectividad de Generacion
Distribuida. [7]. Se presentan modelos probabilisticos para
despacho energético [9], asi como conversores multinivel de
CD para control asimétrico en sistemas HVDC [8]. Se
presentan simulaciones de control fraccional para sistemas de
inyeccion de energia en el GRID en convertidores tipo back
to back [17]. El tema eficiencia de materiales aislantes
también ocupa un lugar destacado, con la caracterizacion de
un material aislante para casas basado en la fibra del
eucalipto [19]. Finalmente, el control de radiaciéon por
sensores Opticos para mejorar el proceso de combustion y
reducir los efectos contaminantes es estudiado en [15].

VI. CONTROL

En el area de control, se analizan modelos de seguimiento
de autos [13], asi como el control continuo y por lotes
empleando técnicas de RNA en procesos de destilacion
empleando un algoritmo PID [15]. Por otro lado [14] estudia
el control adaptativo de un sistema de viga de un
microscopio de fuerza atdmica y se analiza la estabilidad del
sistema. El estudio de sistemas de control difuso para estimar
las fuerzas de control para su atenuacion en movimientos de
tipo roll-pitch-ya es descrito en [21]. El control de fuerza
puede ser utilizado en beneficio de pacientes con problemas
de tnel del carpo. En este enfoque se presenta un sistema de
rehabilitacion para el sindrome de tinel carpiano empleando
retroalimentacion de fuerza a través de un sistema haptico
basado en el dispositivo Falcon Novit [23].

VIL. VISION, COMPUTO, E IOT

El avance en el area de procesamiento de imagenes es de
gran valia, tanto en el drea medica como de medio ambiente
y servicios. En [22] se presenta un modelo de la dispersion
de radiacion producida por los rayos X durante la toma de
imagenes en estudios mamograficos. En términos de
servicio, los sistemas de vision proveen informacion 1til, por
ejemplo, en el andlisis fotogramétrico usando un UAV para
obtencion de nube de puntos 3D para el andlisis de
movimiento de tierras y erosion que se presenta en [25].
Asimismo, se demuestra la utilidad de reconstruccion 3D en
ambiente ~ de  tuberia  hidrosanitaria  empleando
transformaciones tipo afin [20], lo que se realiza mediante el
uso de una sola camara. Finalmente, la fermentacion del
grano de cacao usando imagenes hiperespectrales sin dafiar el
grano para observar parametros de PH, humedad y
temperatura usando técnicas de clasificacion PCA, PLS se
estudian en [18].
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Finalmente, y no menos importante es la integracion de
sensores y su conectividad para aplicaciones no
convencionales como el registro de patrones de
comportamiento de movimiento de ganado durante el
periodo de celo [26], lo que contribuye incrementar el
conocimiento del ganado y eficiencia de los sistemas de
produccion ganadera.

VIIL EDUCACION

Por otro lado, el interés latinoamericano en métodos de
aprendizaje ubicuo tanto de expertos cercanos como
expertos en linea se presentan en [3], donde se puede
encontrar simulaciéon y validacion del método, asi como
patrones y tacticas de arquitectura para microservicios
como los sefialados en la revision [4].

Se entiende por computacion ubicua (ubicomp) la
integracion de la informatica en el entorno de la persona,
de forma que los ordenadores no se perciban como objetos
diferenciados. Esta disciplina se conoce en inglés por otros
términos como pervasive computing, calm technology,
things that think y everyware. Desde hace unos afios
también se denomina inteligencia ambiental.

Se pretende la integracion de dispositivos alrededor de
escenarios donde se encuentre localizado el ser humano, en
la que puede interactuar de manera natural con sus
dispositivos 'y realizar cualquier tarea de manera
completamente  trasparente con respecto a  sus
computadores. En las actividades ordinarias, la
computacion ubicua se hace a través de diversos
dispositivos y sistemas computacionales simultdneamente,
y generalmente lo haré sin percibirlo. En [2] se presentan
métodos y recomendaciones para el aprendizaje ubicuo.

Por otro lado, la arquitectura de computadores basada en
microservicios se enfoca en desarrollar una sola aplicacion
como un conjunto de pequefios servicios, cada uno
ejecutdndose en su proceso y comunicandose con
mecanismos livianos. Estos servicios se basan en
capacidades de negocio y se pueden implementar de forma
independiente. Como hay falta de evidencia respecto a
patrones de arquitectura y tacticas, en [4] se realiza una
revision de los patrones de arquitectura de computadores y
las tacticas encontradas en literatura en la academia y en la
industria.

IX. TRABAJOS EXTENDIDOS SELECCIONADOS

Se estima que el 10% de los trabajos presentados a
una Conferencia, son relevantes. Los trabajos
seleccionados fueron extendidos en un 40%, y revisados
en dos oportunidades: una por el Comité de Programa
IPC del evento y luego por los Editores Invitados a esta
edicion especial. Los autores y coautores de los
trabajos, de este numero, son de 12 paises en
cooperaciéon  con  latinoamericanos: Alemania,
Argentina, Brasil Chile, Ecuador, Francia, India,
Inglaterra, México, Paraguay, Peru, USA. Hay 25
trabajos destacados, de los cuales 7 trabajos pertenecen
al area de comunicaciones, 6 en energia y medio

ambiente, 5 en control, 5 en sistemas de visidn,
computo e [oT, 2 en el area de educacion.

Las Conferencias IEEE consideradas son: 2017 36th
International Conference of the Chilean Computer Science
Society (SCCC) - (IEEE Conference Record Number:
42684); 1IEEE First Symposium on GRS-Chile, Valdivia
Junio 15 y 16, 2017. (IEEE Conference Record
Number: 42348); IEEE Chilecon2017, 2017 Chilean
Conference on Electrical, Electronics Engineering,
Information and Communication Technologies (IEEE
Conference Record Number:42370); 2016 IEEE
International Conference on Automatica XIII Congreso de
la Asociacion Chilena de Control Automatico, /IEEE
ICA/ACCA 2016 (Conference Record # 39356).

CONCLUSIONES

Este nimero especial permite formarse una idea que
se esta trabajando, discutiendo y colaborando en
América Latina en el ambito de computacion, energia y
electronica, con la publicacion de investigaciones
originales que sean aplicaciones practicas de técnicas
conocidas, asi como avances tedricos en las areas de la
Revista. Se espera que esto sea una referencia, que
impulse cooperar en ideas, promueva investigaciones y
desarrollos tecnoldgicos conjuntos y contribuya a la
difusion del conocimiento cientifico y al intercambio
entre latinoamericanos.

Agradecimiento: Quisieramos terminar reconociendo
el apoyo y la orientacion del Editor en Jefe de IEEE
Latin America Transactions, asi como de todo el equipo
Editorial por su asistencia profesional durante la
preparacion de este nimero especial.
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Special Issue of Best conference papers in
IEEE Conf. in Latin America 2017

Abstract— This is a special issue of IEEE Latin America
Transactions for 2018 that presents the trends of emerging
technologies and the best research work in our countries. This
volume presents trends in emerging technologies, and the best
extended conferences in Latin America that show how Latin
American countries work towards solving the main problems that
our countries have.

Keywords— IEEE Xplore, Latin America Transactions, IEEE,
Revista IEEE America Latina, Region 9, Special Issue.

I. INTRODUCAO

A tecnologia ¢ um dos principais fatores de mudanga no
mundo moderno. Esses avancos tecnologicos prometem
solugdes inovadoras para os desafios globais mais urgentes do
nosso tempo. De carros sem emissdes propulsados por
hidrogénio a chips de computador inspirados no cérebro
humano, as tecnologias emergentes oferecem um panorama do
poder da inovagdo para melhorar a vida, transformar industrias
e proteger nosso planeta.

As  tecnologias  emergentes sdo  inovagdes em
desenvolvimento que no futuro mudardo o modo de viver do
ser humano, dando-lhe maior facilidade no desempenho de
suas atividades. Essas tecnologias estdo inegavelmente
moldando nossa sociedade, nossos costumes, a maneira como
nos relacionamos € nos comunicamos, a maneira pela qual as
empresas produzem, a maneira pela qual elas sdo educadas.
Passamos de um modelo de sociedade industrial para um
modelo de produg@o de conhecimento em que as demandas
das empresas ¢ da sociedade mudaram. Até mesmo a maneira
de interagir com essa tecnologia estd mudando. Hoje, essa
interacdo ¢ mais dinamica, dando ao usuario uma fungao ativa,
onde o usudrio passa a ser parte dessa tecnologia.

Nesta edi¢@o especial de 2018, a revista IEEE Latin America
tem como objetivo identificar, contextualizar, avaliar,

desenvolver e aplicar varias ferramentas no ambito de
informatica, energia e eletronica em tecnologias emergentes,
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que podran impactar diretamente em areas como:
telecomunicagdes, saude, seguranga, governo, educagdo,
inddstria, entre outros. Este nimero esta formado apartir dos
trabalhos de pesquisa realizados na Ameérica Latina nas areas
de comunicagdes, energia, controle, visao, educacao e Internet
das Coisas (IoT) e em aplicacdes de inteligéncia artificial em
todos os itens anteriores.

Cada dia que passa, o mundo estd imerso em novas
descobertas cientificas e tecnologicas, o que nos leva a
questionar até onde vai. O mundo ao longo do ltimo século
passou por inimeras mudangas em todas as areas, que podem
implicar um risco. Por isso, se faz um chamado aos
engenheiros para que as contribui¢des cientificas e as novas
tecnologias sejam realizadas de maneira a minimizar o
impacto ambiental ou maximizar os avangos que contribuem
para cuidar e melhorar nosso meio ambiente.

II. TECNOLOGIAS EMERGENTES

Como a constante de mudangas prevalece no ambiente global,
e a medida que a Internet das Coisas (IoT) se torna uma
tendéncia, o numero de dispositivos conectados ird quase
triplicar até 2020 Se espera que va aumentar de 13.400
milhdes para 38.500 milhdes e que a propor¢do de produtos
vendida através de e-commerce vai dobrar, de 6% em 2014
para 12,8% em 2019 [1]. A combinagdo de automacdo e
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digitalizacdo esta revolucionando a fabricagdo e os servicos,
aumentando a eficiéncia, otimizando a logistica e tornando os
pregos mais transparentes € a concorréncia mais intensa. Ao
mesmo tempo, reforca a necessidade das empresas se
manterem a frente da curva de inovagdo. Cada vez mais, as
forgas tecnologicas estdo pressionando as empresas para
inovar ou desaparecer. A duracdo dos ciclos de vida do
produto diminuiu em todos os setores, em 24% entre 1997 e
2012 [1]. Plataformas tecnoldgicas em economias
"compartilhadas" ou "sob demanda" estdo impulsionando os
modelos de negocios e forgando os paises a repensarem o
modo como as politicas econdmicas sdo formuladas. O
nimero de robos industriais do mundo dobra
aproximadamente a cada cinco anos (de 69.000 em 2002 para
229.000 em 2014 e deve chegar a 400.000 em 2018),
impulsionado principalmente pela demanda por fornecedores
de autopecas e industria elétrica / eletronico.

Nesta sequéncia de ideias, as tendéncias que modelardo a
sociedade e o futuro dos negocios de acordo com [1,2] em
tecnologia podem ser resumidas em:

1. Tecnologias vestiveis: Conjuntos de sensores e
dispositivos eletronicos que sdo incorporados ao corpo,
interagindo continuamente com o usudrio € com outros
dispositivos para executar uma fungao especifica.

2. Realidade Aumentada: Tecnologia que incorpora
elementos virtuais a realidade, em tempo real. Permite
desenvolver novas experiéncias, aumentando a resposta
sensorial dos consumidores.

3. Internet de Tudo (Internet of Everything): Objetos e
dispositivos  cotidianos se unem ao mundo
interconectado da internet, comunicando-se entre si.

4. Consumidor de Impressdo 3D: a impressdo 3D permite
criar, testar e¢ modificar novos produtos usando
materiais diferentes e a baixo custo.

5. Anélise Preditiva: Area que lida com varios aspectos das
técnicas estatisticas, como a modelagem preditiva,
extracdo de dados (data mining), aprendizagem de
maquina (aprendizagem de maquina), e andlise de
dados atuais e histdricos para fazer previsoes.

6. Os assistentes virtuais inteligentes: Um assistente virtual
inteligente ¢ um personagem gerado por computador,
capaz de simular uma conversa, entregar a informagao
a um usuario, seja por voz ou texto, através de uma
web ou interface movel.

7. Servico de Robotica: Sdo aqueles robds que realizam
tarefas didrias para humanos ou equipes, excluindo
tarefas que sdo aplicadas na automag@o industrial.

8. Blockchain: Registra de forma imutavel, informagdes de
todos os tipos de transacdes, validadas em multiplos
noés, permanecendo em servidores ao redor do mundo.

9. Cryptocurrencies: moedas digitais incorporando os
principios de criptografia e um bloco de estrutura em
cadeia, a fim de implementar uma economia seguro,
anonimo e descentralizada.
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10. IA & Machine Learning: A inteligéncia artificial ¢ uma
maquina que desenvolve a capacidade de tomar
decisdes de maneira semelhante a um ser humano. O
aprendizado de maquina ¢ um aplicativo de inteligéncia
artificial que entra na linha de dados para uma maquina
e que esta aprendendo com eles.

As tendéncias em energia e meio ambiente so seis:

1. Agua Digital: A 4gua é o recurso mais importante do
planeta e ha escassez em termos de consumo humano e
industrial. A tendéncia ¢ incorporar inteligéncia para a
gestdo deste recurso, criando solucdes baseadas em
Internet das coisas para melhorar a eficiéncia dos antigos
processos que ocupam esse recurso.

2. Economia Circular: O lixo ¢ uma consequéncia do nosso
atual modelo de desenvolvimento. Desse problema surge
um fendmeno em que as marcas buscam reduzir seu
impacto no meio ambiente, desde a concepgdo de seus
produtos e processos de produgdo, até promover a
reciclagem, a redugdo e a reutilizacdo de materiais.

3. Energias Renovaveis: Novas formas de produzir energia
limpa comegardo a reduzir seus custos de uso. Governos
e ONGs comprometidos com o meio ambiente
anunciaram planos para reduzir as pegadas de carbono e
incentivar a reciclagem nas comunidades. Em energias
renovaveis, o Chile tornou-se o lider latino-americano
em energias renovaveis nao convencionais (NCRE).

4. Geragdo Distribuida: O investimento em painéis solares
para gerac@o de energia em residéncias esta se tornando
cada vez mais atrativo.

5. Electro movilidade: Todos os dias os meios ecologicos de
transporte tornam-se uma alternativa mais atractiva

As tendéncias em saude sdo duas:

1. Medicina Preditiva: Permite avaliar o risco de uma pessoa
sofrer de uma doenga a curto, médio e longo prazo. Big
Data e gendmica permitem que, uma vez combinadas, a
toma de decisdes clinicas seja melhorada com base na
analise preditiva. Cancer e doengas circulatorias sdo as
principais doengas que justificam o aumento do gasto
médico globalmente. A analise preditiva e os avangos
nos softwares estdo melhorando o atendimento ao
paciente, promovendo uma mudanga positiva em seus
habitos e, dessa forma, alcancar um melhor
gerenciamento das doencas cronicas.

2. Globesity: Permite avaliar o risco que uma pessoa tem de
sofrer de uma doenga a curto, médio e longo prazo. Big
Data e gendmica permitem que, uma vez combinadas, a
tomada de decisdes clinicas seja melhorada com base na
analise preditiva..

III. EDICAO ESPECIAL

Neste volume encontrards uma versdo estendida dos
melhores trabalhos apresentados em quatro conferéncia



IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 16, NO. 9, SEP. 2018

IEEE, realizadas na América Latina em 2016 e 2017. A
publicacdo destes artigos permite disseminar nos paises
latino-americanos os bons trabalhos apresentados em
conferéncias, congressos, simpdsios, e outros eventos. A
selegdo dos artigos foi realizada pelo Comité do Programa
de cada evento, que selecionaram os trabalhos mais
inovador, que propdem utilizagdo das tecnologias
emergentes, que sd3o uma contribuigio para o
desenvolvimento de nossos paises ou de um ponto de
partida para a cooperagdo e colaboragdo entre os latino-
americano.

J. Alejandro Diaz, Editor Chefe, da Revista IEEE Latin
America e Editores Convidados, acreditam que esses
trabalhos refletem o que ¢ feito na América Latina, tanto na
area de pesquisa tedrica quanto aplicada. Além disso,
mostram que engenheiros e pesquisadores assumem o0s
desafios das novas tecnologias e disciplinas emergentes e
que existe uma comunidade cientifica latino-americana que
se tornou mais produtiva, inovadora, madura e
autoconsciente.

Na sequéncia se presenta uma descrigdo dos 25 trabalhos
selecionados para esta publicagdo, divididos nas seguintes
areas:

* Computagao e Comunicagdes

* Energia e meio ambiente

* Controle

* Visdo, computagdo e IOT

* Educagao

IV. COMPUTACAO E COMUNICACIONES

A abertura, Produtividade e Arquitetura Unificada de
Conectividade (OPC-UA, por sua sigla em Inglés), ¢ um padrdo
para a transmissdo de dados segura, confiavel e neutro sobre IP.
Iot 0 OPC atuando como middleware ¢é apresentado em [27]. As
estruturas compactas de comunicagdo para sistemas de
comunicagdo sdo representadas por cubos de dados
bidimensionais como apresentado em [5], onde se propdem a
usar a extensao de estrutura de dados compacta para determinar
consultas diretamente a memoria principal, em processos de
Data Warehouse (DWs). Sistemas de comunicagdo de
informagdes utilizando radares sdo utilizados para a deteccdo de
gelo e neve, e se presenta o estado da arte da area via uma
colaboragdo internacional [24]. Da mesma forma também se
destaca a importancia da camada fisica de comunicacdo em
sistemas de comunicagdo seguro [12], e o controle de redes de
comunicagdo [11]. O aumento da confiabilidade em redes de
comunicagdo ¢ estudado, buscando como as redes podem
recuperar-se apos uma falha nos sistemas de multiplos
fornecedores [6]. A resiliéncia a falhas em redes de
computadores ¢ essencial hoje para o projeto de topologia e
roteamento, para ter uma recuperagao rapida, com a menor perda
possivel de dados. Esta resiliéncia garante que a maioria da rede
permanece ligada depois de um evento de falha. Varias falhas
correlacionadas podem ser causadas por fendomenos naturais ou
provocadas pelo homem. Problemas especificos de controle
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preditivo sdo analisados para evitar a ressonancia no sinal de
entrada [10].

V. ENERGIA E MEIO AMBIENTE

Na area das estratégias de gestdo de energia se apresentam
estratégias de controle de Micro grade, que sdo projetados para
alcangar uma operacao eficiente ¢ estavel durante a conexdo a
rede ¢ nos modos isolados para a conectividade de Geragdo
Distribuida [7]. Sdo apresentados modelos probabilisticos para o
despacho energético [9], assim como conversores multinivel de
CD para o controle assimétrico em sistemas HVDC [8]. Se
presentam simulagdes de controle fracionarios para sistemas de
inje¢do de energia no GRID em conversores tipo back to back
[17]. El tema de eficiéncia dos materiais isolantes também ¢é
destacada com a caracterizagdo de um material isolante para casa
com base de fibras de eucalipto [19]. Finalmente, o controle de
radiagdo por meio de sensores Opticos para melhorar o processo
de combustdo e reduzir os efeitos da poluicdo ¢ estudada em
[15].

V. CONTROL

Na area de controle, os modelos de seguimento de carros sdo
analisados [13], bem como o controle continuo e em lotes
usando técnicas de RNA em processos de destilagao usando um
algoritmo PID [15]. Por outro lado, em [14] se examina o
sistema de controle adaptativo e a estabilidade de um sistema de
viga de um microscopio de forca. Sistemas de controle fuzzy sdo
projetados em [21] para estimar as forgas de controle para de
atenuacdo de movimentos do tipo roll-pich-ya. A utilidade do
controle de for¢a pode ser usada para o beneficio de pacientes
com problemas no tunel do carpo. Esta abordagem apresenta um
sistema de reabilitacdo para a sindrome do tiinel do carpo usando
realimentacdo de forca através de um sistema haptico baseado no
dispositivo Falcon Novit [23].

VI. VISAO, COMPUTO E IOT

O avanc¢o na area de processamento de imagens ¢ de grande
valor, tanto na area médica quanto no meio ambiente € servicos.
Em [22] um modelo de dispersdo da radiagdo produzida por
raios-X para a imagiologia em estudos de mamografia ¢
apresentado. Na drea de prestagdo de servigo, os sistemas de
visdo fornecem informagdo util, por exemplo, na analise
photogrammetric usando um UAYV para obter nuvem de pontos
3D para analise de terraplanagem e erosdo que ocorre em analise
photogrammetric, apresentado em [25]. Da mesma forma, se
mostra a utilizagao da reconstru¢ao 3D no ambiente de tubulagao
sanitaria usando transformagoes afins tipo [20], o qual ¢
realizado usando uma unica camera. Finalmente, a fermentagao
do grdo de cacau utilizando imagiologia hiperespectral sem
danificar o grdo para observar os parametros de pH, temperatura
e humidade, utilizando técnicas de classificagago APC PLS sdo
estudados em [18].

Por tltimo, mas ndo menos importante é a integracdo de
sensores e conectividade para aplicagdes ndo convencionais,
como o registro de padrdes de comportamento de movimento do
gado durante a cruza[26], que contribui para aumentar o
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conhecimento sobre a pecuaria e a eficiéncia dos sistemas de
producao animal.

VII. EDUCACAO

Por outro lado, o interesse na América Latina em métodos de
aprendizagem onipresente ou ubiqua ¢ apresentado em [3],
onde se presenta uma simulacdo e validagdo do método, e em
[4] donde se podem encontrar uma revisdo sobre Padrdes e
taticas de arquitetura para microsservigos.

Entende-se por computagdo ubiqua (ubicomp) a integragdo
da tecnologia da informacdo no ambiente da pessoa, para que
os computadores ndo sejam percebidos como objetos
diferenciados. Essa disciplina ¢ conhecida em inglés por
outros termos, como pervasive computing, calm technology,
things that think e everyware. Por alguns anos, também foi
chamado de inteligéncia ambiental.

O objetivo € integrar dispositivos em torno de cenarios onde
o ser humano estd localizado, em que ele pode interagir
naturalmente com seus dispositivos e executar qualquer tarefa
completamente  transparente em relagdo aos  seus
computadores. Em atividades comuns, a computagdo
onipresente ¢ feita através de varios dispositivos e sistemas de
computador simultaneamente, e geralmente o fard sem
percebé-la. Em [2] s@o apresentados métodos e
recomendagdes para aprendizagem onipresente.

Por outro lado, a arquitetura de computadores baseados em
microsservigos concentra-se no desenvolvimento de uma
unica aplicagdo como um conjunto de pequenos servigos, cada
um executando em seu processo e comunicando-se com
mecanismos de luz. Esses servigos sdo baseados em recursos
de negocios e podem ser implementados de forma
independente. Como ha uma falta de evidéncia em relagdo aos
padrdes e taticas de arquitetura, [4] é feita uma revisdo dos
padrdes e taticas de arquitetura computacional encontrados na
literatura académica e na industria.

X. ARTIGOS EXTENDIDOS SELECIONADOS

Estima-se que 10% dos trabalhos submetidos a uma
conferéncia sejam relevantes. Os trabalhos selecionados foram
ampliados em 40% e revisados duas vezes: uma vez pelo
Comité do Programa IPC do evento e depois pelos Editores
Convidados para esta edi¢do especial. Os autores e co-autores
dos trabalhos sdo de 12 paises, em cooperacdo com a América
Latina: Argentina, Brasil, Chile, Equador, Franga, India,
Inglaterra, México, Paraguai e Peru. Sdo 25 os artigos
destacados pulicados nesta edi¢do, dos quais se dividem em:
7 trabalhos na area de comunicacdo, 6 na area de energia e
meio ambiente, 5 em controle, 5 em sistema de visao,
computo e Iot, e 2 na area de educagdo.

As Conferéncias do IEEE consideradas sdo: 2017 36°
Conferéncia Internacional da Sociedade Chilena de
Informatica (SCCC) - (Numero de Registro da Conferéncia
IEEE: 42684); IEEE First Simposio sobre GRS-Chile,
Valdivia, 15 e 16 de junho de 2017. (Ntimero de Registro da
Conferéncia IEEE: 42348); IEEE Chilecon2017, 2017
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Conferéncia Chilena de Engenharia Elétrica, Eletronica,
Tecnologias de Informacdo ¢ Comunicagdo (IEEE Conference
Record Number: 42370); Conferéncia Internacional IEEE
2016 sobre o XIII Congresso Automatico da Associagdo
Chilena de Controle Automatico, IEEE ICA / ACCA 2016
(Conference Record # 39356)

XL CONCLUSOES

Este numero especial permite formar uma ideia das
colaboracdes e os temas de pesquisa que estao sendo
trabalhados e discutidos na América Latina nas areas de
computacdo, energia e electronica, com a publicagdo de
trabalhos originais apartir de aplicagdes praticas de técnicas
conhecidas, ou avangos tedricos nas areas da revista. Espera-
se que esta edi¢do especial seja uma referéncia, que promova a
cooperacdo em  idéias, promova a pesquisa €
desenvolvimentos tecnoldgicos conjuntos e contribua para a
disseminac¢do do conhecimento cientifico e intercAmbio entre
os latino-americanos.
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America Transactions, assim como de toda a equipe Editorial
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